
南茂科技  2024年獎助學金 

．歡迎修課半導體學程同學之現大三生申請，審核通過畢業須履約服務，詳見獎助學金/實習辦法 

．申請獎助學金者，歡迎參與實習生計畫 

11/20前 

Google表單 

11/30前 

郵寄資料 

12月初~ 

面試審核 

1月初~ 

錄取名單 

3月起 

獎助金發放 

畢業後 

南茂服務 

獎助學金：最高54萬！大三下起可申請，大學$10,000/月，研究所$15,000/月 

實習薪資：30萬 

正職起薪：大學$37,000    ；研究所$43,000 

實習留任：留任一年可領取留任獎金 (已取得獎助學金者不適用)                                                                                                                                                 

加入南茂 未來可期 

實習職務-工程類相關領域 

南茂窗口：人資部 張小姐 (06)505-2388 #7055 

實習薪資：大學$30,000/月，研究所$33,500/月 

實習區間：大四或碩二全學年，考核通過轉正後追溯到職日為實習開始日 

半導體學程班專屬 



1 

   

南茂科技獎助學金申請表(一) 
 

 

姓     名  □南臺半導體學程班  □大三升大四  □大四升碩一  □碩一升碩二 

身份證字號 
 

性別  出生日期 
(西元年/月/日) 

   

就讀學校 
 

系所  年級  學號 
 

通訊地址 □□□ 手機  

戶籍地址 □□□ 電話  

國籍  
E-MAIL 

(非校方) 
 

兵役狀況 □役畢  □未役  □免役 _______________ 

教育程度 
(已取得畢業證書) 

校  名 科  系 日/夜間部 
起迄 

(西元年/月~西元年/月) 

  日、夜  

社團/課外活動 

經驗 

社團/課外活動名稱 參與期間 
(西元年/月~西元年/月) 

是否擔任幹部(名稱) 

  否  是_________ 

  否  是_________ 

實習/工讀 

經驗 
公  司 工  作  內  容 職  稱 起迄 

(西元年/月~西元年/月) 
離職原因 

      

      

是否有領其他類型獎學金？  □是，機構                           □否 

附件：請由上而下依序排列 

■ 本申請表(一)(二) 

■ 歷年成績單、獎懲證明、請假記錄正本，影本須加蓋教務處章 

■ 學校教授推薦函 

■ 如為清寒學生，請提供相關證明文件，如：區公所開立中低收入戶證明書、特殊境遇家庭核准公文… 

 

1. 茲聲明以上所填寫及附件資料均屬實。 

2. 本人已詳讀南茂科技獎助學金辦法，願意遵守相關規定。 

3. 本人同意南茂科技股份有限公司查核與本獎助學金申請之任何有關資料。 

4. 送件方式：請掛號郵寄至「744台南市南部科學工業園區南科七路五號」，收件人為「南茂科技股份有限公司  

   人資部 招募任用課」 

 
填寫人：                       (簽名)                  西元        年        月        日 

 

 

 
 

照片黏貼處 
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南茂科技獎助學金申請表(二) 
 

 

身份證(正反面影本) 學生證(正反面影本) 

身份證正面 學生證正面 

身份證反面 學生證反面 

撥款入戶存摺(影本) 
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